










































专利名称(译) 阵列型超声探头和超声诊断仪

公开(公告)号 US20070282204A1 公开(公告)日 2007-12-06

申请号 US11/725697 申请日 2007-03-20

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

当前申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

[标]发明人 YAMASHITA YOHACHI
HOSONO YASUHARU

发明人 YAMASHITA, YOHACHI
HOSONO, YASUHARU

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 G10K11/02 A61B8/13

优先权 2006152765 2006-05-31 JP
2007047734 2007-02-27 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种阵列超声探头，包括多个布置有空间的通道，每个通
道具有压电元件和叠层声匹配层结构，所述叠层声匹配层结构由至少三
层形成并设置在压电元件上，背衬上的压电元件安装每个通道并且具有
在与空间相对应的位置处形成的沟槽，以及形成为至少覆盖每个通道的
最上部声匹配层的表面的声透镜，其中最上面的声匹配层包括硅树脂 - 
含有在25℃下肖氏硬度D不低于40的混合物，并且在25℃下具有1.8至
2.5MRayls的声阻抗。
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